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【附件二】徵案申請表
一、申請單位基本資料
	公司名稱：
	統編：

	總公司營業地址：

	南部分公司地址或辦公室：

	公司網址：

	公司簡介：(100字內)






	產業類別：登記業別及提供佐證資料查詢連結

	營運規模：○大型企業    ○新創、中小型企業或微型企業
[註]請檢附相關證明文件連結：經濟部商業發展署全國商工行政服務入口網

	申請類型：○單獨申請    ○聯合申請

	聯合組隊申請之其他企業或單位：





二、專案主要聯絡人
	姓名：
	職稱：

	電話：

	電子郵件信箱：


三、專案說明
	1. 專案名稱

	2. 專案摘要
簡要說明申請專案的主要內容，包括技術創新性、應用價值及專案目標。
例如：
· 旨在開發OO技術，透過高效能運算資源提升OO能力，解決產業OO問題。
· 申請高效能運算資源，以進行OO應用場景的技術驗證，並預計提升OO產業效益。
· 合作夥伴包含：OO(若有)，並將技術應用於OO領域。
· 預計技術突破點包括：OO，可望提升產業競爭力。





	3. 專案主題
主題範疇包括但不限於：AI 與半導體技術整合、高效能運算加速晶片設計與驗證、晶圓製造與智慧工廠應用、先進封裝與異質整合技術等。（另註明有無參與其他政府計畫）





	4. 專案亮點
整體研究規劃與重要性，本次專案之目的及特色，例如研究開發與半導體相關技術，使用高效能運算資源的方式(例如：AI 訓練、數據分析、仿真測試等)、所涉及的技術應用(例如：智慧科技半導體設計、晶圓製程技術等)






	5. 專案效益
請具體提出實際可量化之效益，例如：技術層面(如 AI 模型訓練速度提升OO%)、應用層面(如新晶片架構降低功耗OO%)、市場價值(如技術落地應用於OO產業)。





	
6. 預期成果
專案預期的成果，以簡報展示說明或輔以影片呈現前後變化，需有書面成果報告。



	7. 成果內容及可展示方式
請簡要說明要展示成果內容的方式



	8. 專案算力需求
(1) 所需資源方案 (二擇一)
方案一 □裸機運算資源
使用Bare-metal服務，專用裸機資源，自行安裝管理環境。
· 資源數量
專用1台HGX H100機器 (內含8顆H100 GPU)
· 使用期程 (單選)
□一個月 (活動資源啟用日開始30天後結束)
□二個月 (活動資源啟用日開始60天後結束)
□活動資源啟用日至結束日(全程超過60天)
· 預估可開始使用日期：114年   月    日
(因資源有限，請據實填寫以利評估及算力配置)

方案二 □高速運算資源
使用高效能運算服務，專用佇列資源，可參考使用說明：
https://man.twcc.ai/@AI-Pilot/manual
· 資源數量 (單選)
□1顆H100 GPU
□2顆H100 GPUs
□4顆H100 GPUs
□其他：   規格需求說明，例如LLM推論、小模型的訓練等       
· 使用期程：活動資源啟用日至結束日
· 預估可開始使用日期：114年   月    日
(因資源有限，請據實填寫以利評估及算力配置)
(2) 請依所選方案說明算力需求的理由：






	
9. 資源管理人（每個申請單位提供1位負責管理資源的聯絡人員資訊）
請提供資源聯絡人員資料，包括企業或單位、姓名、職稱、email、電話





	10. 其他補充資訊
請描述，或以附件方式提供






✽ 請以PDF及Word格式回傳至專案小組服務信箱：
jay.chen@digitimes.com
將於3~5個工作天回覆審查結果

2

image1.png
o NEZR EREMERR
@ B RSEMIREE R

National Center for High-performance Computing





